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A device for thermally treating workpi eces, in
particular circuit boards or the like that are
equi pped with electrical and el ectronic conmponents,
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(57) Abstract: A device for thermally trea-
ting workpieces, in particular circuit boards
or the like that are equipped with electrical
and electronic components, comprising at
least one process chamber in which at least
one heating or cooling zone is formed or dis-
posed, a temperature controlled gaseous tluid
being introduced into said heating or cooling
zone, wherein the workpieces pass through
the heating or cooling zone and heat is trans-
ferred particularly in a convective manner
between the workpieces and the temperature-
controlled fluid, and at least one temperature
measuring element disposed in the process
chamber. At least one sensor element that has
a defined mass is disposed in the process
chamber such that heat is convectively trans-
ferred between the sensor element and the
fluid. Moreover, an apparatus is provided for
cooling and/or heating the sensor element,
wherein the temperature of the sensor ele-
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Vorrichtung zur thermischen Behandlung von Werkstiicken, insbesondere mit elektrischen und elektronischen Bauteilen bestiick-
ten Leiterplatten oder dergleichen, mit mindestens einer Prozesskammer, in der mindestens eine Heiz- oder Kiihlzone ausgebildet
bzw. angeordnet ist, in die ein temperiertes gasformiges Fluid einleitbar ist, wobei die Werkstiicke die Heiz- oder Kiihlzone
durchlaufen und ein insbesondere konvektiver Warmeiibergang zwischen den Werkstiicken und dem temperierten Fluid stattfin-
det, und mit mindestens einem in der Prozesskammer angeordneten Temperaturmesselement, wobei mindestens ein Sensorelement
definierter Masse, das derart in der Prozesskammer angeordnet ist, dass zwischen dem Sensorelement und dem Fluid ein konvekti-
ver Wiérmetibergang stattfindet, und eine Einrichtung, mit der das Sensorelement kiihlbar und/oder erwdrmbar ist, wobei die Tem-
peratur des Sensorelements vom Temperaturmesselement messbar ist.



